
 

國 立 虎 尾 科 技 大 學 工 程 學 院 

1 1 0 學 年 度 第 一 次 院 課 程 會 議 記 錄 

 

壹、 日 期 :110 年 09 月 30 日(星期四)  

貳、 時 間 :中午十二點十分  

參、 地 點 :綜二館六樓第一會議室  

肆、 主 席 :何智廷院長 

伍、 主席報告：感謝各校內外委員撥冗參加會議。                          記錄:林欣諭 

陸、 提案討論 : 

案 由 一：110 學年度入學產業精密機械專班課程科目表審查案，提請審議  

提案單位：動力機械工程系 

說  明：  

一、本案科目表已於 107 學年度「產攜手合作計畫」開班申請書提報教

育部審查通過，並於 107 年 7 月 5 日經教育部來文同意，科目表若有修

訂需重送計畫書審查。 

二、110 學年度產學攜手專班業已完成招生，應教務處要求各學制科目表

需經過系、院、校審查，故提送院課程委員會審議補正序。 

三、本案業經由 109 學年第 7次系務會議通過。 

四、110 學年度入學產業精密機械專班科目表，草案如附件。 

 

決 議：照案通過，並提送教務會議審議。 

 

案 由 二：修訂本系 110 學年度碩士班課程標準，提請審議。 

提案單位： 飛機工程系 

說 明：  

一、 飛機工程系110學年度碩士班課程標準業經110年7月21日109學年度

第2學期第3次系務會議通過在案。 

二、 檢附飛機工程系110學年度碩士班課程標準如附件。 

 

決 議：照案通過，並提送教務會議審議。 

 

案 由 三：修訂本系四技學生核心能力，提請審議。 

提案單位： 機械設計工程系 

說 明：  

一、 本系於 108 學年 IEET 工程教育認證評鑑中，認證委員於認證意見

書提出持續改進成效的要求：Capstone 課程由實務專題方式實

施，每位教師所指導學生之「實務專題」 題目多元，課程內容宜

列出「機械設計與機電整合實務之能力」核心能力關連性，再進一



步滿足產業需求。 

二、 因此本系於109年(108學年)系課程諮詢委員會議，諮詢委員針對上

續議題提出改進建議：四技學生核心能力「三、具執行機械設計與

機電整合實務之能力。」修正為：「三、具執行機械設計與產品設

計整合實務之能力」，以符合「實務專題」題目多元，課程內容與

宜列出之核心能力關連性，再進一步滿足產業需求。 

三、 修正條文比較表。 

修正後 修正前 修正說明 

四技學生核心能

力 

四技學生核心能

力 

1、109 年(108 學年)系課程諮詢

委員會議，諮詢委員提出改

進建議 :四技學生核心能力

「三、具執行機械設計與機

電整合實務之能力。」修正

為：「三、具執行機械設計與

產品設計整合實務之能力」，

以符合「實務專題」 題目多

元，課程內容與宜列出之核

心能力關連性，再進一步滿

足產業需求。 

三、具執行機械設

計與產品設

計整合實務

之能力。 

三、具執行機械設

計與機電整

合實務之能

力。 

四、 109 年(108 學年)系課程諮詢委員會議記錄，詳如附件一，敬請參閱。 

五、 本案業經 110 學年度第 1 學期第 1 次系務會議及系課程委員會會議

紀錄通過。 

 

決 議：照案通過，並提送教務會議審議。 

 

案 由 四：訂定國立虎尾科技大學半導體技術微學程設置細則，提請審議。 

提案單位： 材料科學與工程系 

說 明： 

一、本微學程設置細則由材料系、光電系與電子系共同執行，依國立尾科技大

學微學程設置細則（附件一）訂定。 

二、本學程設立目標，在於透過工程學院與電資學院共同建置培育半導體製造

技術人才，鼓勵材料、電子與光電學生跨院系修習系列課程，使其具備以半

導體製作技術與原理核心能力，並能跨展不同專長領域的人溝通合作，學習

半導體產業技術，滿足未來半導體產業人力需求。 

三、本學程設召集人一名，統籌學程相關事宜。 

四、學程招收對象:凡本校大學部學生皆可申請修讀本學程。 

五、本學程應修科目學分應至少二分之一學分(含)不屬於學生主系、輔系必修

或其他學程應修之科目。 

六、課程規劃與最低修讀總學分:最低修讀總學分應至少 9學分。 



七、設置細則草案如附件二所示，通過後送院課程會議審查。 

 

決 議：照案通過，並提送校課程會議審議。 

 

柒、 臨時動議：無 

捌、 散會：12：20 
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你 上午11:56
各位委員好：煩請在此對話框留下簽到記錄，謝謝委員們協助

黃自貴 上午11:56
黃自貴簽到

邱明志 上午11:56
邱明志

何智廷 上午11:58
何智廷

吳文忠 下午12:01
吳文忠簽到

你 下午12:03
各位委員好：煩請在此對話框留下簽到記錄，謝謝委員們協助

Wei Chin-Chung 下午12:03
魏進忠 簽到

鄭芳松 下午12:04
鄭芳松 簽到

昭訓方 下午12:09
方昭訓

你 下午12:15
各位委員好：煩請在此對話框留下簽到記錄，謝謝委員們協助

Ching M. Hsu 下午12:15
機械設計系   許清閔   簽到

Li-Wei Chen 下午12:15
機電輔系 陳立緯

鄭芳松 下午12:16
謝謝院長

吳文忠 下午12:16
吳文忠簽到

陳建璋 下午12:16
自動化工程系 陳建璋  簽到
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林秀芬 下午12:16
材料系 林秀芬 簽到

虎科大自動化_李政道 下午12:16
李政道 簽到

Jeng-Haur Horng 下午12:17
洪政豪  簽到

田自力 下午12:20
田自力 簽到
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